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摘要(译)

提供了一种用于测量导热率的装置和方法，其能够容易且准确地获得目
标组织的热损伤程度。用于测量烧伤中的导热率的装置包括：热敏纸张
堆叠构件，其具有堆叠在其上的多张热敏纸以形成层;以及按压构件，其
构造成按压堆叠构件，使得热敏纸张堆叠并保持紧密坚持国家。这里，
根据深度的目标组织的热损伤程度可以根据深度计算为堆叠构件的热损
伤程度。
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